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二、说明、目录、图表目录

       印制电路板是 PCB产业链的最终产品，受上游原材料价格涨跌的影响比较大。目前，国际

上铜价仍旧比较高，电解铜箔价格也处于高位，其他原材料价格也呈现上涨趋势，PCB企业

产品成本压力增大。因此，对于行业内的企业来说，延长上游产业链是化解材料价格上涨风

险的重要手段。尽管近年来上游原材料价格上涨，但下游产业发展更为迅猛，对各种电子产

品需求量大幅上升，进一步拓宽了PCB产业的发展空间。PCB产业链构成示意图

资料来源：智研咨询整理      2011 年全球PCB 总产值达554.09 亿美元，中国PCB 产值增长保持

稳定，全球占比上升至39.8%。2012 年全球PCB 产业受到全球经济疲软的影响，增幅有所下滑

，中国PCB 产值仍占据全球较高的市场份额。近几年我国PCB产业的产值情况如下图所示

：2010-2014年我国PCB产业产值情况资料来源：智研咨询整理      本印制电路板（PCB）行业

研究报告共九章是智研数据中心咨询公司的研究成果，通过文字、图表向您详尽描述您所处

的行业形势，为您提供详尽的内容。智研咨询在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善

的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位。印制电路板（PCB）行

业研究报告是2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报

告产品，为您的投资带来极大的参考价值。

      本研究咨询报告由智研咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国

家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关

总署、知识产权局、智研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系

的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

      报告揭示了印制电路板（PCB）行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国印制电路板

（PCB）做了重点企业经营状况分析，并分析了中国印制电路板（PCB）行业发展前景预测。

为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学

的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。报告目录：第一章 PCB的介绍1

第一节 PCB的介绍1

一、PCB的定义1

二、PCB的分类1

三、PCB的历史3

第二节 PCB的产业链3

一、PCB产业链的构成3    印制电路板是 PCB产业链的最终产品，受上游原材料价格涨跌的影

响比较大。目前，国际上铜价仍旧比较高，电解铜箔价格也处于高位，其他原材料价格也呈

现上涨趋势，PCB企业产品成本压力增大。因此，对于行业内的企业来说，延长上游产业链



是化解材料价格上涨风险的重要手段。尽管近年来上游原材料价格上涨，但下游产业发展更

为迅猛，对各种电子产品需求量大幅上升，进一步拓宽了PCB产业的发展空间。PCB产业链构

成示意图

资料来源：智研咨询整理二、产业链中的产品介绍4第二章 国际PCB产业发展分析6

第一节 全球PCB产业发展概况6

一、国际重点PCB制造企业发展概述6

二、2012年全球PCB工业发展分析7

三、2013年全球PCB行业发展分析92006-2013年全球PCB行业产值走势图资料来源：Prismark    

全球PCB产业在历经2012年欧债危机与全球经济低迷的谷底后，2013年随着消费市场回温，开

始往上翻转，但PC产业持续受到行动装置崛起的影响，2013年PC出货量仍然持续下滑。

    虽然行动装置成长快速，但传统大宗用板的PC出货量持续衰退，尚未看到谷底，PCB产业

还是难以快速成长。2013年全球PCB产值为 548.9亿美元，较2012年成长1%。观察2012~2014

年PCB产值，随着行动装置持续成长及新兴应用崛起下，可看出PCB产值的增幅已趋于稳定，

预估2014年仍呈现持续温和的成长。2009-2013年全球PCB进出口贸易总额资料来源：智研咨

询整理    在PCB的全球贸易方面：2013年全球PCB进出口贸易总额达到732.67亿美元，当中进

口总金额为366.6亿美元；出口贸易总额为366.1亿美元.2009-2013年全球PCB进出口贸易统计表
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球最重要的印制电路板生产基地，2013年中国电路板产值已占据全球总产值的44.2%以上，但
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    2011 年全球PCB 总产值达554.09 亿美元，中国PCB 产值增长保持稳定，全球占比上升

至39.8%。2012 年全球PCB 产业受到全球经济疲软的影响，增幅有所下滑，中国PCB 产值仍占

据全球较高的市场份额。近几年我国PCB产业的产值情况如下图所示：2010-2014年我国PCB
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板45.4%45.6%46.1%46.3%46.3%46.0%双面板7.0%7.1%7.2%7.5%8.0%8.5%单面



板2.8%3.0%3.0%3.3%3.5%3.8%资料来源：智研咨询整理中国PCB行业技术及相关产品生命周期

示意图资料来源：智研咨询整理三、我国PCB行业配套日渐完善28

四、2013年我国PCB行业的发展28

五、2013年我国PCB产业的发展机遇29

第二节 PCB产业竞争力分析30

一、竞争对手30

二、替代品34

三、潜在进入者35

四、供应商的力量35

第三节 HDI市场发展分析36

一、HDI市场容量36

二、HDI市场供求36

三、HDI市场趋势37

第四节 我国PCB产业发展问题及对策39

一、我国PCB产业与国外存在的差距39

二、PCB产业发展面临的挑战40

三、PCB产业持续发展的措施41

四、PCB产业需发展民族品牌44第四章 PCB制造技术的研究47

第一节 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述47

一、PCB芯片封装的介绍47

二、PCB芯片封装的主要焊接方法50

三、PCB芯片封装的流程52

第二节 光电PCB技术53

一、光电PCB的概述53

二、光电PCB的光互连结构原理53

三、光学PCB的优点54

四、光电PCB的发展阶段55

第三节 PCB技术的发展趋势56

一、向高密度互连技术方向发展56

二、组件埋嵌技术的发展56

三、材料开发的提升56

四、光电PCB的前景广阔56



五、先进设备的引入57第五章 PCB上游原材料市场分析58

第一节 铜箔58

一、铜箔的相关概述58

二、铜箔在柔性印制电路中的应用61

三、电解铜箔产业的发展概况65

第二节 环氧树脂71

一、环氧树脂的相关概述71

二、环氧树脂的主要应用领域71

三、我国环氧树脂产业的发展现状72

第三节 玻璃纤维74

一、玻璃纤维的相关概述74

二、我国成为全球最大玻璃纤维生产国75

三、2013年我国玻璃纤维行业经济运行情况77

四、2014年玻璃纤维产业的发展情况78第六章 PCB下游应用领域分析83

第一节 消费类电子产品83

一、2013年我国消费电子产品走向高端83

二、消费电子用PCB市场需求稳定增长84

三、高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热85

第二节 通讯设备86

一、2013年我国通讯设备制造业发展情况86

二、2013年我国通信设备业的发展88

三、语音通讯移动终端用PCB的发展趋势92

第三节 汽车电子95

一、PCB成为汽车电子市场的热点95

二、多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大96

三、2013年全球汽车电子PCB市场发展预测96

第四节 LED照明97

一、2013年中国LED照明的发展状况97

二、LED发展为PCB行业带来新需求109第七章 国外重点PCB制造商介绍111

第一节 日本企业111

一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)111    BIDEN 日本株式会社简介

    创立年月：1912年11月 



    总 资 产: 23,809万美元
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